
Mirror Mezz镜像式夹层连接器

Mirror Mezz镜像式夹层连接器在长宽尺寸上相容，不分公端母端，
应用成本因此更低，可堆叠对配。该连接器支持每个差分线对高达
56 Gbps的数据速率，适用于电信、网络和其它应用场合。

特点和优点

不分公端母端的Mirror Mezz镜像式夹层连接器
有2.50和5.50毫米（仅限原型）两种高度配置
的版本（备注：右图为2.50毫米版本连接器

对配5.50毫米版本）

缝合球栅阵列 (BGA) 设计 
与嵌件成型球栅阵列附件相
比，可以节省更多成本。	
缝合触点结构缩短了交货时
间，该连接器的设计可简化
产品矩阵

夹层的柔性电缆链接
• 通过受控通道和刺穿接地来节省成本

并提供出色的信号完整性
• 采用宽松的容差，以适应电路板之间

和柔性架构之间的距离偏差

设计精巧的端子结构 
提供多种机械强度的版本供
用户选择，同时拥有最先进
的电气功能，可以满足业内
对更高速度的要求

2.50毫米高度Mirror Mezz镜像式夹层连
接器的底部视图（左侧）和顶部视图

（右侧）
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差分对间距= 4.00毫米

（2个信号端子 + 1个接地端子）

2差分对间距= 8.00毫米

（4个信号端子 + 2个接地端子）10.00毫米

使用两个5.00毫米堆叠高度的镜
像夹层连接器和10.00毫米柔性
电缆，可实现20.00毫米高的堆
叠。堆叠高度可达120.00毫米。

引脚区域采用 
敞开式排列
• 支持速率高达17 GHz

的差分信号和偏移
GSSG引脚排列

• 在8.10毫米长度之间
设置9个信号引脚



Mirror Mezz镜像式夹层连接器

更宽的接地引脚  
可平衡电场，并把差分
对与周围的传输线进行
屏蔽

坚固的外壳设计  
对引脚区域进行封装，以保护引脚并提供盲配引
导，进而消除任何错配的可能性

采用接触梁结构进行对配

采用接触梁对配可防止因振动或端子被提起而引起的接触不良，可确
保恒定的双接触点（由红点表示）以确保电气可靠性。接触梁的几何
形状提供可靠的正向力以应对恶劣环境。1.50毫米的标称插接行程可
确保在强振动或对配不充分的情况下也能形成足够的连接面。

2个电调谐信号触点 
干净地传输高速信号，	
以实现最佳信号完整性

端子触头的弯曲方向在行与
行之间是不同的，这种设计
可减少行之间的串扰

镜像式夹层连接器引脚区域的信号和接地组
合采用精确排列，可最大限度地提升高速性
能并清除连接器空间中的布线
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订购信息

产品规格

参考信息
包装：卷带包装
对配器件：2.50和5.50毫米高度的连接器 
 可以自配或交叉对配。
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤素：是
是否符合灼热丝标准：不适用
 
 
 
 
 
 
 

电气参数
电压（最大值）：30伏交流
电流（最大值）：每个触点1安
低电平接触电阻（最大初始值）：30毫
欧，适用于5毫米堆叠高度版本
介质耐压：500伏直流
绝缘电阻：1000兆欧
阻抗：92欧姆

机械参数
平均对配力：每个引脚0.5牛（最大值）
拔脱力：每个引脚0.045牛（最小值）
接点正压力（最小值）：每个引脚0.2牛
可插拔次数（最大值）：100次

物理参数
外壳：高温热塑性塑料，UL94-V0等级
接点：高性能铜合金
电镀：选择性镀金
接点部位 -  0.76微米镀金
焊尾部位 -  2.54微米镀锡
底层电镀 -  1.27微米镀镍
工作温度：-55至105摄氏度

系列号 行数 1、2和3区域中每行差分对的数量 差分对的总数（不包括孤立对） 孤立对的总数 尺寸

202828 请参阅销售部门图纸

www.molex.com/link/mirrormezz.html
www.chinese.molex.com/link/mirrormezz.html
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